
产品规格书

优势和特性

以紧凑的封装满足客户对高功率的要求
电源钉结构可实现高达 5.0A 的电力传输，
以满足高电流需求。

有助于防止装配过程中及严苛环境下的外
壳损坏
全铠装设计从内外两侧包裹连接器， 
保护其免受环境危害。

间距 0.35mm

插配长度 0.60mm

宽度 1.90mm

电路数 10 至 60

SlimStack 板对板连接器，0.35mm 间距， 
0.60mm 高度，全铠装 ACB6 Plus 系列 

SlimStack 板对板连接器，0.35mm 间距，0.60mm 高度，全铠装 ACB6 Plus 系列，提供高达 5.0A 的电源钉
和全铠装外壳保护，性能卓越。该系列连接器结合了插配引导和电气接触保证，即使在具有挑战性的应用中也
能确保极高的可靠性。

易于插配，可提高工作效率并减少外壳损坏
宽对准范围可引导连接器正确就位，实现轻
松插配，从而帮助防止连接器损坏。

有助于防止焊料芯吸和干扰， 
提供可靠的连接
接触区域与焊接区域相互独立，端子与电
源钉之间设有镍阻隔层，这有助于防止焊
料干扰连接；此外，插头钉与接触端子上
的闪金镀层也能有效减少焊料芯吸。

有助于防止短路
通过使电源钉与信号触点保持足够距离， 
可有效避免电弧，从而确保电气可靠性。
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参考信息
包装：凹盒带状带盖  

设计单位：毫米

RoHS：是 

不含卤素：是

电气
电压（最大值）：60V

电流（最大值）：0.3A/引脚，适用于端子

5.0A，适用于电源钉

接触电阻：

信号触点：80 毫欧

焊钉触点：15 毫欧

耐电压：250V AC

绝缘电阻：100 兆欧

机械
间距：0.35mm

插配长度：0.60mm 

宽度（插座）：1.90mm

长度（插座）：

总间距 + 2.80mm  

坚固结构（内盖）：是

触点数量：双接触

对准：间距和跨距均为 0.33mm

电路规格：10 至 60  

 

 

物理
插入力（最大值）：

45N，适用于 10 至 50P 

60N，适用于 52 至 60P

拔出力（最小值） 每个电路 0.25N/引脚

温度上升（最大值） ：30°C

温度上升范围：-40°C 至 85°C

 

规格

智能手机 无人机 患者监控设备

市场和应用 

消费品 
智能手机
平板电脑
可穿戴设备
便携式音频设备
便携式导航设备
物联网和智能家居设备
AR/VR 设备
5G 和射频设备
无人机

医疗器械
患者监控设备
治疗和手术设备

SlimStack 板对板连接器，0.35mm 间距， 
0.60mm 高度，全铠装 ACB6 Plus 系列 


